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Fauli charcklerislic Caracłerislique de de/auls 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest chara_ 

kterystyka wad gotowych kopii offsetowych, chemigraficz

nych i wkl ęsłodrukowych. 

He,nOCTaTKOB Mangelcha ra klerisli k 

twy kopiowej/ w zale!ności od metody w ykonania formy 

drukowej . 

Z. Zakres przedmiotu normy. Norma dotyczy wa d goto

wych kopii /po obróbce/o Wady te wynikaję z nieprawidło_ 

wego przebiegu procesu kopiowania /a nie z wad formy ko

piowej/. 

Miejsce bezrysukowe kopii _ miejsce, które w formie 

Norma nie dotyczy charakterystyki n ieprawidłowośc i 

drukowej tworz{l elementy niedrukuj{lce /z warstwę lub bez 

w arstwy kopiowej w zależności od metody wykonania formy 

drukowej/o 

/wad/ procesu kopiowania, np. niedoświetlenie, przeświet_ 

lenie, które w zrozumieniu tej normy słl przyczynam i wad 

kopii. 

Pozostałe określenia - wg BN-74/7401-0a, BN-7q"7401-09 

BN-n/7401_10. 

3. Określenia 

Kopia fotochemiczna _ wg BN-n/7401-10. 

Miejsce rysunkowe kopi i - miejsce, które w formie dru_ 

kowej tworzłl elementy drukuj{lce /z warstw{l lub bez war s-

3. Charakterystyka wad kopii. Charakterystykę wad ko

pii offsetowych podano w tab . 1, chemigraficznych - w tab. 

2, wklęsłOdrukowych - w tab. 3 . 

Lp . 

1 

1.1. 

I. 2. 

Tabela 1. Charakterystyka wad kopii offsetowej 

Nazwa Okreś I en i e 'Występowanie i powstawanie Wpływ na jakość kopii Sprawdzen ie 

2 3 4 5 6 

Zadrapanie n ieregul arne lub w po- - występuje w miejscach ry- wada dyskwal ifikuje wzrokowo 

staci kresek mecha- sunkowych lub bezrysuko- kopię lub zani!a ja-
niczne uszkodzenie wych /na warstwie kopio- kość w przypadku 
warstwy kopiowej wejj mo!liwości jej usu-

- powstaje w czasie przygo-
nięc ia 

towywan i a kop i i wskutek 
przypadkowych urazó w 

mechanicznych 

Ubytki brak warstwy kopiowej - występuje w miejscach w ada dyskwal ifikuje wzrokowo przez po_ 
w miejscach, w któ_ rysunkowych lub bezry- kopię równanie z form{l 
rych powinna pozostać sunkowych kopiow{l 
po obróbce 

- pows taje w procesach na-
noszenia roztw oru kopio-

wego, naświetlani a i wy_ 

woływania 

Zgłoszono przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 

Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego dnia 15 wrześnio 1976 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l lipca 1977 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 27/1976 poz. 11 3) 

WYD"WNICTW,," NOłM"LlZ"CYJNE 1977. Wpł,. do WN 4 .11 .76. Oddano cło ,kłodu 30.11 .76 . D,uk ukończono w lutym 71 . 
Obi.1,10 a . w. Na_faO 150 0+'55 .Q~. Zomo 3407 /10 
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cd . tab l . l 

Lp . Nazw a Okre ś len i e Występowan ie i pow staw anie Wpływ na jakość kop i i S praw dzeni e 

l 2 3 4 5 6 

1. 3. Wys t aj ę ce niepokry te , wys t ajęce - wys tępuj e w miejscach wa da dyskwa l i fikuj e wz rokowo 

zia rno wierzchołki ziarna w r ysunko wych i b ezrysu n - kop ię 

miejscach, w których kowyc ll 

w a r s t wa kop io w a j es t 
- pow s taje procesie w nano-

u tr w a lon a 
szen ia roz tw oru kopio we-

go 

1. 4. Kra t e r odsłon i ę te podł oże z - wy stępuje w miejsca c h wada dyskwal ifi k uj e w z r o kow o 

otoczkę grubszej war- r ysunkowych i b ezrys un- kopi ę lub zani ża j a -

stwy kopiow ej kowy ch kość w przy p a dku 

w procesie na -
moż l i wośc i jej u s u-

- pow staje 
ni ęcia 

noszeni a roz t w oru kopio-

wego 

1. 5. Grudki wtrę cenia cia ł obcych - występuje w miejscach w ada dyskwa l i fikuj e wz r okowo 
w w arstwie kopiowej rysunkowych i b ez r ysun- kopię lub zan iża ja -

kowych kość w przypadku 

- po w s taje w procesach 
możl iwości jej usu-

przygo towania i nano s ze-
nięci a 

ni a roz twor u kopiowego 

1. 6. Kometa podłużna plama z wy _ - wYstępuje w miejscach w ada dysk w a l ifikuj e wzrokowo 

odr ębn i onę częśc ię r ysunkow ych lub bezrys un- kopi ę lub zaniża ja-

kOli stę, za k tórę w y s - kowy ch kość w przypadk u 

t ępuje zan ikajęca smu-
w proces ie na-

maż l iwośc i j e j u su-

ga cienko pokr y ta 
_ po w staje 

n i ęc ia 
noszen ia roztw oru ko-

warstwę kopiow ę 
piowego 

1. 7 . Pęcher ze drobne pr zes tr zeni e w - występuje w mi e j s cac h wada dy skwa l ifi kuje wz r okowo 

w arstwie kopiowej wy _ r ysunkow ych i bezrysun- kopi ę l u b zaniż a ja-

pełnione pow i e tr z em kow ych kość w przypadku 

w procesie 
możl iwości je j usu -

- p o ws t a j e na-
n i ęcia 

nos zenia r oz tworu ko_ 
piowego 

1. 8. N ieostrość n i e dokładność odwzo- - v .. : Ys t t·Pl ij ~ w miejscach w ada dysk w a l ifikuj e w z rokowo 
rysunku rowan; a charak tery z u- r ysunkow ych kopi ę 

jęca s i ę ro zmyc i em 
_ pow staje w procesie ko-

krawędz i /kon t u r6 w/ 
piowan ia główni e ws ku-

rysunku oraz punk tó w 
tek zbyt długiego czasu 

rastrowych 
n aświe tl ania oraz braku 

kontaktu pom iędzy formę 

kopiowę i kopię 

1. 9 . Zanik ry- drobne kreski i punkty - wys tępuje w miejscach wada dyskwa! i fikuje wzrokow o przez po-

sunku rastrow e z formy ko- r y sunkow y ch kopię równani e z formę ko-
p i o wej ni e zos tał y od-

w procesa ch ko-
piowę 

- pow staje 
t w orzone n a kopii 

pi o w a ni a i wywoływani a 

l . lO. Za dymi enie śl a d w arst w y kopiowe j - wY stęp uje w miejscach w a d a dy skwa l if ikuje wz r okow o 

w miejscach, w k tó- r ysunkowych lub bezry- kop i ę lub zaniża ja-

ryc h powinna być usu- sunkowych /bez w arst w y kość w pr z ypadku 

n i ę t a z podłoża kopiowejj maźl iwośc; jej UsU-

- p o w s ta je w proce si e na-
nięcia 

noszenia r o z t w oru ko-

p iowego 

1.11. Z mniejszo- powięks zen ie p o w i e r z - - wys tęp uj e w miejscach wada dyskwa l i fiku j e wz rokowo na ska! i 

n y kontrast c hn i punktó w rast r o- rysunko w ych kop i ę sza rośc i l ub pr zez 

w ych /w idoczne szcze-
- p o w s taje w procesach 

pomi a r lupę pomiaro-

gcSlnie w cianiach/ o r az w~ grubośc i k resek 

el emen tó w k r eskowych 
kopiow ania i wy woływa-

l ub wie l kości punk- I 

ry sunku - w stosunku 
ni a 

tów ras trow y c h 

do odpowiadaję cych im 

miejsc na f o rmie kopio-

wej 
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c d o tab . 1 

t-_L_P_'-1t-_N_a_z_'_N_a __ ~ ____ O_k_r_e_ś_l _e_I'o_, i_e _ _ __ t-w_y_s_t_ę_p_o_w_o a_r_li_e_i_p_O_'.\_O ,;_o _to_- _",_a_n_, _ie-1r\_o",_o P,IY " na jakoś<c kop ii I 
l 2 3 4 I 5 I 

1. 12 . Zw i ęks i.0 -

ny k ontras t 

i + --------o--~i ------------------'------:r ' -----
I zrnr ~~e~~z en i e f:,~,-, 'er~ 2. r..:!-!~ - vvyst ęPl.l j P v~ :,-n ieJscocn I '. \ "C ., '- k V\ allf ;kl.l'e I ' v .t.ro;··o w o n a sk - l i 

~~JE:;!::.~a~7r.:~~0~~ I, -:::~::;:':<:co<.OOO" -,;~,~ . . '- I ~,~:;f::~::~ ~~~,o~ 
kop ;o ~'\· an i a i 'oVY 'lv ołY 'vv a -

men tó w kre:K.ovl/ ):,ch r"'y - lub wieł kośc i p unk tó w 
ni a 

s u n ku _ \IV stosunku do r a str o \'\.' y ch 

o<*>o\/\' i adaj{lcych im 

miejsc na formi e kopio

wej 

l. 13. Przesun i ę- niewiaściwe uml eJ sco- - występuj e na powi erzch
ni pł y ty 

,~ada dysk "va l i f ikuj e 

kop i ę 

przez pom ia r pr zy 

miarem I in iowym od

l egło śc i rysunku o d 

krawędzi pOdłoża 

Lp. 

I 

2.1. 

cie rysun- wienie rysunku na ply-

ku cie /podłotu/ 
- pow staje w procesie ko

p i o w ania 

Tabe la 2. Charak terystyka wad kopi j c hem igraf icznej 

Określenie 
Występowanie i pow sta wa-

WpłY 'N na jakość kopii Nazwa 
nie 

2 3 4 5 

Zadrap anIe nieregularne lub w posla- _ Występuje w m i e jscach wada dyskw al i fi kuj e 

ci k resek mechaniczne rysu nko w ych / na war- kopię lub z anita ja-

us zkod z en i e warsi w y ko- sl w ie kopiowej/ kość w przypadku 

piowej 
w czasie 

mot li wości jej u s u_ 
- powstaje 

nięcia 
przygotow ywania kopii 

wskutek pr z ypadkowych 

u r 'azów mechanicznych 

S p raw d zenie 

6 

wzrokow o 

I 
2.2. Ubytki brak wars t w y kopiow ej w - występuje w mi ejscach wa d a dy skwal ifiku je <>co'owo ,c,., '0- ~ 

miejscach, w których po-

I 
rysunko w ych kopię lub jej część r ó wnan i E> z form? ko -

w inna pozostać po obr6b_ 
- pow staje w procesach 

p iowę 

ce I nan os zen ia roztworu 
kop i o w ego, naświetl a-

ni a i wywoływ ania 

2 . 3 . Pękni ęcia szczel iny \/" w arstw ie ko _ - ooA ystępuje w miejscach wa da dysk wa l ifikuje \Vz roko w o 

p i o w ej r ysunkow ych kopi ę l ub zani ta j a-

w p roces ie 
ko ść w pr zypadku 

- pow sta je 
moż l iwości jej 

suszenia wskutek 
u su-

p r zeg r zania warst w y 
nięc i a 

2 . 4. Krater ods ł ~ni ęte podło~e z - występuj e VIi części w a d a dy sk w a l i fi k u je v\'z rokow o 

oloc zkę g rubs zej w a rst wy ry sunkow e j kop ię l u b zaniża ja-

kopiowej w miejscach 
_ pow staje w procesach 

ko ść w pr zyp a dk u 

rysunkow ych mażl i wośc i jej usu-
n ano s zenia r oztw o r u 

nięcia 
kopioweyo i wywoły-

wa n ia 

2.5. Grudki \'\.' trę ceni a ciał obcy c h w - występuje \~ części \,va d a dysk wa l ifikuje w.?Toko l/V o 

w a rst w ie ł, opi owej ry sunkovvej kopi ę lub zani ż a ja-

kość ,v przypadku 
- pow s t aje \.v p r oc~sie 

maż l i wośc i jej u s u _ 
nanoszen i d ro zt.\·v o ru 

n ięc i a 
kop i o wego 

- o , 
2. 60 Kometa podłużna plam a z w yo d''' ęb- - w ys t ę puj e \v mi e j sciJch "'\,c'J da dysk w a l if i l-.u je \'\l zrokovvo 

n ion ę częścię ko l is tę , za rysunko w ych ": opi~, lUb ?(in iż a 1a-
którę w y s t f Pu je z an i kaję-

_ pow staje w proc~s i e 
kośC w pr zypadku 

ca smuga c ienko p okryta możl i woś ci jej usu-
nanos zenia ro z tw o ru 

wars t wę: kop i O\~ ę 
kop io\\ ego 

nięc i a 

I I l 



4 

cd. t ab . 2 
.----y------ , ... ---r-.----------,----------~--------,---------, 

WY s t ępowani e i powst awa
Lp. Ok r eś l enie 

nie 
Wpł y w n a jakość k o p i i Spraw d z enie 

~---r--------~------------------~--- _.--------------4_--------------4_--------------~ 

') -L.. I. 

2 . 8 . 

2.9. 

2 

l Sp ~""c zn ie_ 
r-i e 

Pęcher ze 

Ni eostrość 

rys unku 

2. lU Zanik r y 

sunk u 

2 . 1 t Zady mi enie 

2 . 12 . Zmn i e js zo

ny kontrasf 

2 . 13. Zw i ęks zo

ny k ontrast 

3 

s fa t do '.J\l anie Wc. r ~5 t \,v y ko - I 
l
, pi o w e j połę czone z miej s 

COW y!TJ n iepr z ylegan iem 

! d o p o dł oża 

drobne przestrzen ie w 

w arstwie kopi owej wypeł

n ion e powi etr zem 

niedokładność odwzoro

w an i a charak t e ryzujęca 

się rozmyciem krawędzi 

/konturów/ r y sunku ora z 

punktów rastro wy ch 

drobne kreski i p unkty 

rastrowe z fo r my k opio

w ej nie zostały odtw o

rzone na kopi i 

ślad war stwy kop iowej 

w miej scach, w któ r ych 

pow inna być usun i ę t a z 

podłoża 

powi ęks z eni e pow ierzch

n i punktów rastrow ych 

/wi docz ne szczegó ln ie 

w c ieniac h/ i elem en tó w 

kr e skowy ch - "" s tosun

k u do odpow i adajęcych 

im miejs c na f o rmi e ko

piow ej 

zmn i ejszeni e powierzch

ni p unktów r a s t r owy c h 

/w idoczn e s zczegó lni e 

w św iatłach/ i e l e m e n _ 

tó w kre skow y c h - w 

stosunku do odpow i a 

da j ę cy ch im m i e j s c n a 

form ie k opio w ej 

4 

- \"" Y5rę-puj e w mi ej sc a c h 
r ysunkow ych 

_ p o wstaje W' p roc e sa c h 

n anoszen i a rozt w orl..l 

kopi owe go, naświe tl a

nia i wywoływania 

- występuje \,.,,' m i e jscach 

rys unkow y c h 

_ pow staje w proces i e 

n anos zen i a r oz tw oru 
kop i owego 

- występuj e w miejscach 

rysunkowych 

_ powstaje w proces i e 

kopiowan i a główn ie 

w skutek zbyt długiego 

czasu naśw i etlania 

oraz braku kontaktu 

pomiędzy formę kopio

w~ i kop i ę 

s 

wa d a dys kwal i f i k uJ e 

kop ię lub zaniża ja

kość w p rzyp a dku 

moźl i wości je j u s u

nięc ia 

w ada dy s k wa l ifi ku je 

kopi ę l ub zaniża ja 

"-ość w pr' z ypadku 

moźl iwośc i jej usu

nięc ia 

wada dyskwal i fikuje 

kop i ę 

- występuje w m i ejsc ach w ada dyskwal i fikuje 

rysunkow ych kopi ę lub jej c zęść 

- pow staje w proceSAch 

kop iowan ia i wywoł yw a

nia 

- wys tępuje w miejs c a c h 

b e z rysun k o wych / bez 

w a r stwy k op i o wej/ 

- pow s taj e w p r ocesach 

nanos zen i a r o ztwor u 

kop iowego , k op io wania 

i wywoływan ia 

- wy s tępuje w mi ej scach 

rysunko w y c h 

- pow st aje w p roc e sach 

nanoszen ia r oz two ru I 
k op iowe go, k op iow ania I 
i wywoł ywan ia 

- wy s t ępuj f> w rn i t: jsc a ch 

rysunko w ych 

_ pow sta j e w procesach 

nanos zen ia r c z tw o r u 
k opiow ego, k opi owa

ni a j wY '.'\I oływ ania 

wa d a dysk w a l i f ikuj e 

kop i ę lub zaniża j a 

kos e w zależnośc i 

od nasileni a 

wada d y s k", ,, 1 i fi ku j e 

k op i\, l ub j ej cz\,ść 

wada dyskwa l ifi k uj .. 

kop ię l ub jej część 

I 

6 
---j 

wz r oko uvo 

wz r o ko wo 

w zrokowo 

wz r o ko wo prze z po 
r ó wn an ie z formę 
kop i owę 

wzr ok ow o 

wz r oko wo n a ska l i 
szarośc i lub pr zez 

pomi a r IUP{ł pomia

row ę. g r ub0śc i kre 

se k lub w i e ikości 

punktó w rastr o 'A'ych 

wzrokowo na skal i 

szarośc i lub pr z e z 

pom ia r ! up~ p om ia

r o"" ę grubośc i k r .. -

sek l u b wie lkoścI 

pun któw r as tr owy c h 

I 
I 
i 

r----+----------~------------------_+--------------------+_--------------~------.----------~ 
2. 14. Pr ze s uni ę -

cie r ysun ku 

n i ewł a ś c i we um iejs c o

\ ...... ienie rys un k u n a pły

c ie /po dłoż a/ 

- w ys t ęp uj e n a pły c i e 

- pow s taje w p roces i t~ 

k opi o wan ia 
I 

'Nada d y ,; kwa l i fi ku j e 

kupię l ub Jej cz ęść 

I 

! 

pr ze z p omia r pr z y 

r.1 i a r (-- m I in ;o w ym 

odl egł o ~,c j r~Ysull k u 

o d kr 2 ·'Vę d z i podł o

ż a oraz w z r okowo 

vv p rzyp adk u k li s z 

do druko w ani a vv ie 

lo ba r wnego V\I c e l u 

sp r aw dz en i a j e dno

I i te go u ł0żen i a w 
s tosun k u do kier'un 

k u '. valcow ani a 
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Tabela 3 . Charakterystyka wad k op i i w;"lęsłodrukowej 

l. P . 

~---------------_.~-------------------------.-----------------r.-----------------. 

I I Wpływ na Jai<ość I 
Nazwa Okr'oś!(' ;ie v\'yst r po\\·an i e I pows! a wan :e I Spl 'awdzenle . 

koali 

-.----+-----------r---.------------- -------t----------------------------+------------------~--------------.----~ 
2 

3. I. I Zadr apan i e 

3 .2 . Rysy 

3.3. Pęcherze 

3.4. Z aci ek i 

I 3.5. 

3 . 6 . 

1
3

.
7

. I 

Nieost_ 

rość ry
sunku 

Zadymie
n ie 

Nie tona l_ 

no ść w 

c ien i ach 

3 

n ier egu l arne mecha

ni c.:::ne uszkor.zenie 

l wa rstwy kopiowej 

niereguiarne linie O 

nieostrym konturze i 

ciemniejszym zabarwie
niu, nie wynikaję ce z. 
rysunku (la form i e ko

piowej 

miejscow e ni eprzyle

ganie warstwy kopio
wej do pow ierzchni 

cyl indra formowego z 

pr zestrzenię wypełnio

nę powiet r zem 

podłużne smugi o ciem
niejszym zabarwieniu 

umiejscowione wzdłuż 

obw odu cyl indra 

n iedokł adne ..,dwzoro

wan ie obr a z u na kopii 

charakteryzujęca się I n iewyr aźnym konturem 

pogrub ienie reliefu i 

osłabienie kon tr as tu 
s kopiow anego obrazu 

4. 

I -,vy s t'i'0u j e "" c Jt' ;, l..; r- YSUf\

k owej ! be.:.. r"y ,Sl ln k .... hV € J 

- po ws taj e w cZ d sie pr z ygo

towywan I a kop ii Nsk u tek 

przypadkow ych ur c! :~ó \V me_ 

chanicznych 

- występuje w miejscach ry_ 

su nkow ych i bezrysunko_ 
w ych 

_ powstaje w proces ie ko_ 

piowania wskutek załama
nia światła na uszkcidzonej 
powi erzchni szkła kopio_ 

ramy 

- wYstępuje w mi ejscach 
rysunkowych i bezrysun
kowych 

_ pow staje w p r o c esie prze
noszenia kop ii ; 

- występuje w miejscach 
rysunkowych i bezrysun

kowych 

- , powstaje VI.' procesie su

szenia wskutek nieprawicl

łowego stęż enia alkoholu 
l ub nieodpow iednich w a

runków nadmuchu powiet

rza 

- ""ystępuje w mie j sc.ach 
r y sunkowych 

- pow staje 'IV procesie ko
piowania wskutek braku 

kontaktu pomi ędzy form~ 

kopiowę a kopię 

- wys tęp uje w miejsc.ach 
rysunkowych i bezrysun 

kc w ych 

_ powstaje między procesem 

KopioV\lan ia i p r zenosze 

nia kop i i w skute;" niekon

trolowanego utwardzen ia 

w arstwy kop i o w e j pod 
wpływem przypadkowego 

działania promieniowania 
d~ t/n i cznego Jut) wsku tp.k 

u t w ar dLen iC!; samoczynne

go i w tórn e go 

- wys t ęp uje w miejscach 

rysunkowych 
brak grad"cj i tonó w w 
cieniach charakteryzu

jęca s i ę zani ki em 

szc...: egółó "v rysunku I - pow staje IN procesie ko

piowan i a formy kop iow e j 
w skutek n i edos tat<=czn e 

go dzi ałania prom ienio
\Nani~ aktyni c z nego n a 

w arshv,,;' kopi oVJ ~ 

5 

przy wy stępowaniu 
I w części rysunko

wej dyskwa: ifikuje 

kopię 

przy występowaniu 
w części rysunko

wej wada dysk w a-
I ifikuje kopię 

przy występowaniu 

w części rysunko
w ej dyskwa l ifikuje 

kopię 

przy występowaniu 

w części rysunko
wej dyskwal ifikuje 

kopię 

~vz rokowo 

wzrokowo 

wzrokowo 

wzrokowo 

w ada dyskwa l ifiku_ wzrokowo przez po-

je kopię równanie z formę 
kopiowę 

I 

i 

w ada dyskw al ifiku_ 

je kopię 

! w ada dyskwal ifiku_ ! I j e kopię ! 

I I 

wzrokowo na skal i 

szarośc i lub przez 
porównanie z formę 

kopiowę 

w zrokowo na skal i 

szarośc i lub pr.lez 

porównanie z obr a
zem na formie ko

piowej 
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Lp. Nazwa Określenie 

2 3 

Występowanie i powsta w anie 

4 

Wpływ na jakość 

kopii 

5 

Sprawdzenie 

6 
~---r---------------.----------------_r------------------------~----------------~-------------~ 

3. 8. 

3 . 9 . 

N ietonal

no sć w 
św i at łach 

Prze z ro
c z yste 

cętki 

brak gradacj; tonó w ~ \ 

św iatłach charaktery

zuj ęca się zanikiem 

szczegółów rysun ku 

drobne przezroczyste 

plamki o ostrych kon_ 

turach 

- występuj e w miejscach ry_ 

sunko wych 

- pow staje w procesie kopio_ 

w ania formy kopiowej wsku

tek nadmiernego działania 

promieniowania aktyniczne

go na warstwę kopiowę lub 

w procesie wywoływania 

w skutek niedokładnego usu

nięcia ni eu t war dzonej war_ 

st wy kopiowej 

- występuje w miejscach ry

sunkowych i bezrysunko

wych 

- powstaje w procesie wyt
w ar zania papieru pigmen_ 
towego, u w idacznia się w 

procesie wywoływania ko

pii 

v.a da dyskwa l i fikw_ w zrokowo na skd l j 

je kopię szarości lub przez 

porównanie z obra
zem na form ie ko_ 

p iowej 

przy Występowaniu 

w części rysunko

wej wada dyskwa

I ifikuje kopię 

wzrokowo 

r------r----------+-------------------~----------------------+_-------------~------------~ 
3.10. ,Jasne 

plamy 

miejscowe rozjaśnienia - występuje w m i ejscach ry-

o nieostrym konturze sunkowych 

obrazu nie wynikaj~ce 

z rysunku na formi e 

kopiowej 

- powst aje w procesie ko

piow ania w skutek braku 

kontaktu warstw y kopiowej 

z formę kopiowę, spowo

dowanego z anieczy szcze

niem ciałem obc ym 

wada dyskwal i fi

kuje kopię 

wzrokowo 

r----+----------4-------------------+-------------------------+----------------~--------------~ 
3 . 11. Słonec z ka drobne jasne plamki o 

nieostrych konturach 

- występuje w mi e jscach ry

sunkowych i bezrysunko

w y ch 

- pow staje w pf' ocesie ko
piowania rastra wskutek 

b rak u kontaktu warstwy 

kop iowej z r as trem, spo

w odow anym zani eczys z 

czeniem ciałem obcym 

pr z y Występowaniu 

w części rysunko_ 

wej wada dyskw a

I ifikuje kopię 

wzrokowo 

-.... --.-t--------~------------------~---------------------~--------------_t--------------__l 
3 . 12. Ciemne 

plamy pod 

warstwę 

kop iowę 

miejsca o ciemniejszy m 

zabarwieni u prześwi 

tuj ęce spod warst w y 

kopiowej 

- w y s tf Puje w miejscach ry
sunkow y c h i bezrysunko_ 

w ych 

- po ws ta je wskutek zł ego 

oszyszczeni a m ie dzi anej 

powłok i c yl in dra formo

wego , u w idacznia si ę w 
procesie pr zenoszenia 

kopii 

przy występowaniu wzrokow o 

w częśc i rysunko-

wej dyskwal ifikuje 

kopię 

f----- e-.- - •.. -------ł----------------+_--------------------+-----------------+-------------i 

.3 . 13 . C iemne 

3.14 . 

plamy w 

w arstwie 

kopiowej 

Przesu

nięcie ry

sunku 

nieregularne plamy o 

c iemniej szym zabar

w ieniu występujęce w 

w ars t wie kopiowej 

niewłaści we umiejsco

wienie rysunku na cy

lindrze 

- występuje w miejsc ach r y 

s unkowych i bezrysunko

w ych 

- powstaj e VII procesie uc zu .. 
lania papieru pigmentowe

go, u w idacznia się w pro
c esie wy woł ywania kopii 

- występuje w miejscach ry

sunkowych 

- po w staje w procesie pr ze

noszenia kopii w skutek 

niedokłaÓ"lego ustalenia 

położenia k opi i 

przy wYs tępowaniu 

w części rysunko
w ej dyskwal ifikuje 

kopię 

wa da dyskwa l ifiku_ 

je kopię 

wzrokowo 

p rzez pom i ar przy

miarem liniow ym od

ległości rysunku od 

krawędz i cyt indra 

_____ ... __________ L-. __________________ ~ __________________________ ~ ________________ ~ ________________ ...J 

KON lEC 
Informacje dodatkow e 



Informacje dodatkowe do BN-76j7432-04 7 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujjlca normę. Ośrodek Baoaw czo

_Rozwojowy Przemysłu Pol igraficznego, Warszawa . 

2. Normy z w il!lzane 

BN-74j7401-08 Technika drukowania wypukłego. Chemi

grafia. Nazwy i określenia 

BN-72j7401-09 Technika drukowania wklęsłego. Wykona

nie formy drukowej . Nazwy i określenia 

BN-72j7401-10 Technika drukowania płaskiego. Wykonanie 

formy drukowej. Nazwy i określenia 

3. Autorzy projektu normy: inż. Krystyna Korytkowska, 

inż . Donata RYbczyńska-Daszkowska, mgr inż. Kazimierz 

Daszkowski - OBRPP. 

4, Opracowanie normai izacyjne: inż. Elżbieta 

szewska, mgr Ryszard Godlewski - OBRPP. 

Stani-
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